
ЗАО «Современные технологии измерения газа «СовТИГаз» 

Комплекс оборудования автоматизированного монтажа и пайки 
электронных  плат 

Комплекс оборудования автоматизированного монтажа и пайки электронных плат был 
внедрен на производство ЗАО «СовТИГаз» в 2013 году, что позволило полностью 

обеспечивать собственные потребности предприятия, а также производить монтаж для 
сторонних заказчиков. 

Технические возможности линии позволяют осуществлять монтаж всех современных 
поверхностно-монтируемых компонентов, а так же разъемов по технологии Pin-in-Paste. 

 



1. Входной контроль радиоэлементов (по состоянию упаковки и внешнему виду), 
внесение в систему учета и прослеживаемости компонентов, маркировка. 

Система контроля и учета компонентов  
Samsung: 

 
- Исключает вероятность использования при 
сборке изделия компонентов не 
соответствующего номинала; 

- Обеспечивает маркировку, а также учет 
расхода компонентов в реальном времени; 

- Позволяет организовать процесс 
идентификации и прослеживаемости, т.е. 
иметь возможность определить изделия с 
компонентами дефектность которых была 
выявлена по прошествии времени. 



2. Нанесение паяльной пасты  

Автомат трафаретной печати 
DEK Horisont 03iX: 

 
- Максимальный размер печатной 
платы 510х508 мм; 

- Индивидуально настраиваемые 
модули очистки трафарета (сухая, 
влажная протирка, продувка); 

- Оптическая система нанесения 
паяльной пасты. 



3. Установка компонентов 

Высокопроизводительный автомат 
установки компонентов Samsung 

SM451: 
 
- Производительность 8500 комп./час (по 

IPC9850); 
-  Размер печатной платы до 460х420 мм; 
- Устанавливаемые компоненты: 
*чип от 01005 (0,4х0,2 мм) 
*микросхемы в корпусахQFR, BGA и CPS с 
шагом выводов до 0,3 мм и размерами до 
57х42 мм; 
*разъемы длинной до 100 и высотой до 28 
мм. 

 



4. Пайка в конвекционной печи 

Конвекционная система 
пайки оплавлением 
Hotflow 2/12(ERSA): 

 
- 12 зон нагрева и 2 зоны 
охлаждения позволяют 
обеспечить оптимальные 
режимы пайки 
компонентов, как по 
свинцовосодержащей (Pb), 
так и по бессвинцовой (Pb-
Free) технологии; 

- Отработка и контроль 
режимов пайки 
осуществляется 
устройством измерения 
температурных профилей 
ERSA Sensor Shuttle. 



5. Отмывка 

Установка струйной 
отмывки печатных плат 

SuperSWASH III : 
 

- Технология струйной 
отмывки позволяет 
обеспечивать высокое 
качество отмывки при 
отсутствии ограничений 
на применение 
компонентов (кварцевые 
резонаторы) 
чувствительных к 
ультразвуковым методам 
отмывки; 

- Полностью замкнутый 
цикл отмывки в одной 
установке (отмывка, 
сушка, ополоскивание). 



6. Контроль 

Тестовая система PILOT V8 4D с подвижными 
пробниками (летающие щупы): 

 
- Внутрисхемный контроль готовых изделий путем 
проверки целостности цепей и паяльных соединений, 
а также измерение сопротивления, емкости и 
индуктивности компонентов на соответствие КД; 

- Внутрисхемное программирование изделия; 
- Функциональное тестирование изделия путем подачи 
питания и тестовых сигналов измерений в 
контрольных точках; 

- Оптическая инспекция (проверка наличия 
компонентов и их ориентации); 

- Технология сканирования рабочей температуры 
компонентов изделия; 


